
核心優勢

產品規格書

AI 研究：機器學習、深度學習、推論內容創作：剪輯、設計、工程、建築製作：影片、虛擬製作、渲染、動畫數位鑑識：密碼復原以及更多應用！

專為先進且運算資源需求龐大的工作，打造高效能多 GPU 解決方案。

COMINO GRANDO伺服器與可上架工作站

專為最高 38°C／100°F 嚴苛環境中24/7 全天候可靠、高效能運作設計為專業人員、工作小組及研究團隊提供最佳多 GPU 效能 易於配置、維護及擴充的先進硬體！

版本 2.3

6.5kW冷卻能力

譯註：原廠效能與環境條件須依配置確認；6.5kW 的適用條件詳見第 5 頁。

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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最高支援 8 張 GPU 與 2 顆 CPU
支援多元部署方式，可安裝於機架或放置於桌面。

備援電源系統：最多 4 個 2000W 可熱插拔 CRPS模組。供電模式：4+0、3+1、2+2；總供電容量最高8.0kW。

冷卻能力最高 6.5kW

3 個 6200RPM 超高風量風扇（高噪音），或 3 個140mm、3000RPM 風扇（低噪音）。

可選配安裝最多 8 個可熱插拔 SSD（SATA 或 NVME）。

譯註：4+0 為無備援模式；3+1、2+2 的可用功率與備援能力須依實際負載及輸入電壓核算。

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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以液冷為核心的設計Comino 表示，GRANDO 的冷卻設計可完全消除熱降頻，發揮新世代高階 GPU 與 CPU的完整效能潛力，延長硬體壽命，並在嚴苛環境下維持 24/7穩定運作。同時，藉由降低系統整體耗電，提高效率、降低電力使用效率指標（PUE），並改善投資報酬率（ROI）。

易於維護模組化設計，以及每個 GPU 與 CPU 上的快速斷開接頭（CominoTheQ），可簡化維護、縮短維修時間並提高系統可用性。原廠表示，維護不需具特殊技能的工程師，操作如同氣冷系統，設計的兩次維護間隔最長可達 3 年。

遠端管理GRANDO 系統配備 IPMI 介面，支援遠端 KVM存取、作業系統安裝，以及完整的伺服器監控，方便隨時隨地管理效能並減少停機時間。

Comino 監控系統可離線蒐集冷卻系統日誌，用於分析設備使用歷程、記錄故障事件與監測溫度統計。網頁式圖形介面可遠端檢視多台設備，協助提高系統可用性。

可熱插拔備援電源供應器（CRPS）專為關鍵 IT 基礎設施設計，提供可靠的系統供電。原文列示電源支援 100-240VAC 與240VDC，並提供 N+M 備援。

譯註：本頁為原廠功能與效益描述；實際功能、維護間隔、供電容量及驗收條件，須依交付型號、配置與環境確認。

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。



6 500 W

Intel Xeon W-2400/2500 & 3400/3500

AMD Threadripper PRO 5000WX, 7000WX, 9000WX
AMD EPYC 9004 / 9005

AMD EPYC 9004 / 9005

NVIDIA: RTX A6000, RTX 6000 ADA, RTX PRO 6000, 
A40, L40, L40S, A100, H100, H200

NVIDIA: 3090, 4090, 5080, 5090, RTX A6000, RTX 6000 ADA, 
RTX PRO 6000, A40, L40, L40S, A100, H100, H200; 

AMD: W7800, W7900
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* 依配置而異；詳細資訊請洽 Comino 團隊。

主機板

GPU

CPU

記憶體

儲存

最高支援 EATX、EBB

最多 2 顆
單處理器插槽：
Intel Xeon Scalable 第 4、5 代及 XEON 6

雙處理器插槽：
Intel Xeon Scalable 第 4、5 代及 XEON 6

最高 2TB *

8 張 GPU伺服器：最多 8 張

可上架工作站：最多 6 張

最高冷卻能力 最高冷卻能力的條件：進氣溫度 20°C，冷卻系統使用「性能模式」。

電源供應系統

背面熱插拔槽：最多 4 個 SSD（4×7mm 或 2×15mm）；以第 4 個電源位置再增加最多 4 個（4×7mm 或 2×15mm）。內部 3.5 吋槽：最多 4×3.5 吋、4×2.5 吋 15mm，或 12×2.5 吋 7mm。內部 2.5 吋槽：最多 4×2.5 吋 7mm SSD。*

4 個 2000W 可熱插拔 CRPS 模組；供電模式：4+0、3+1、2+2。180-264V：最高 8.0kW；90-140V：最高 4kW。

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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冷卻系統控制器

最多 4 個 3.5 吋 HDD

最多 8 張 GPU*

顯示幕

最多 2 顆 CPU*

儲液槽

3 個 120mm、6200RPM 超高風量風扇，或 3 個 140mm、3000RPM 一般風量風扇

背面

最多 4 個 2.5 吋 SSD

最多 4 個可熱插拔 2.5 吋 SSD（SATA 或 NVME）；以第 4 個電源位置可再增加最多 4 個。

正面

散熱器

可熱插拔電源模組

* 可提供不同配置。

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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冷卻液

Comino 獨有的液冷系統設計
COMINO GRANDO冷卻系統的氣流由機箱前方流向後方，因此設備可放置於桌面，也可安裝於機架。
主機板位於機箱前段，讓 RAM與其他採用氣冷的元件，取得盡可能低溫的進氣。

排出氣流

進入氣流

氣流

冷卻液流向

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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效能圖表 GRANDO 伺服器／可上架工作站規格書 8

風量，m³/h

設備
總耗

電量
，W

備援電源供應系統上限

1 顆 CPU + 6 張 300W GPU／4 張 450W GPU

1 顆 CPU + 4 張 300W GPU

1 顆 CPU + 2 張 300W GPU

所有資料皆為粗略估算，僅供參考；如需釐清，請聯絡 Comino 團隊。

1 顆 CPU + 6 張 450W GPU

1 顆 CPU + 8 張 450W GPU

1 顆 CPU + 8 張 600W GPU

環境空氣

桌上型工作站電源系統上限

39 dB 噪音值 70 dB

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。



250W – 300W 300W – 400W 400W – 500W

x1

x1

x1

x1

x1

AMD Threadripper PRO 5000WX 
AMD Threadripper PRO 7000WX 
Intel Xeon-W 2400
Intel Xeon-W 3400

AMD EPYC 9004

500W – 600W

x2 x4 x6 x8

x1

x2

x1

x2

x2 x4 x6 x8 x2 x4 x6 x8 x2 x4 x6 x8
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工作站 CPU

W3400 與 7000WX 超頻
伺服器 CPU

Intel Xeon Scalable 第 4、5 代

低噪音
中等噪音
高噪音，環境溫度最高 35-40°C／95-104°F
高噪音，環境溫度最高 25-30°C／77-86°F
高噪音，環境溫度最高 15-20°C／59-68°F
未列示

GPU 熱設計功耗（TDP）與每台系統的 GPU 張數

GRANDO 桌上型工作站
GRANDO 桌上型工作站與可上架工作站
GRANDO 可上架工作站與伺服器
GRANDO 可上架工作站與伺服器
GRANDO 伺服器

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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背面熱插拔槽：最多 4 個 SSD（4×7mm 或 2×15mm）；以第 4 個電源位置再增加最多 4 個（4×7mm 或 2×15mm）。內部 3.5 吋槽：最多 4×3.5 吋、4×2.5 吋 15mm，或 12×2.5 吋 7mm。內部 2.5 吋槽：最多 4×2.5 吋 7mm SSD。*
電源與工作電壓

180-264V：最多 4×2000W 可熱插拔 CRPS90-140V：最多 4×1000W 可熱插拔 CRPS供電模式：4+0、3+1、2+2 尺寸

重量 Comino GRANDO 伺服器或可上架工作站：4 張 GPU：淨重 49kg，毛重 67kg6 張 GPU：淨重 52kg，毛重 70kg8 張 GPU：淨重 55kg，毛重 72kg

操作與儲存溫度範圍
儲存：-5 至 50°C／23 至 122°F操作：3 至 38°C／38 至 100°F *

439×681×177mm（不含把手與突出部位）

* 依配置而異；詳細資訊請洽 Comino 團隊。

主機板 最高支援 EATX、EBB

記憶體 最高 2TB *

M.2 磁碟 最多 8 個 NVME *

冷卻能力 6.5kW

噪音 39dB - 70dB

區域網路 主機板最高 2×10Gbit/s；PCIe 最高 400Gbit/s

作業系統 Ubuntu／Windows 11（Pro／Home）／Windows Server

液冷範圍 CPU 與 VRM；GPU 與 GDDR、VRM

儲液槽 Comino 特製 450ml 儲液槽，整合幫浦
風扇 3 個 6200RPM 超高風量風扇（高噪音），或 3 個 3000RPM 高風量風扇（低噪音）

安裝方式 19 吋機架安裝，或獨立放置作為工作站

所需機架空間 4U

EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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尺寸圖 GRANDO 伺服器／可上架工作站規格書 11

尺寸標註、視圖 A／B、角度 90° 與比例 1:5 均保留原圖。尺寸單位：mm。
EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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尺寸圖 GRANDO 伺服器／可上架工作站規格書 12

尺寸標註及視圖 A／B 均保留原圖。尺寸單位：mm。
EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。
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適用的伺服器配置
• 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA H200／2TB RAM／2TB NVME
• 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA H100／2TB RAM／2TB NVME
• 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA RTX PRO 6000／2TB RAM／2TB NVME

原廠表示，Comino 整合套件可將多 GPU氣冷伺服器升級為液冷系統，使效能最高提升30%、設施總耗電量最高降低 40%，並能在最高+40°C／104°F 的嚴苛環境下運作而不發生熱降頻。

升級後的伺服器可連接 Comino InRack Drycooler，或透過CDU（冷卻液分配單元）連接外部冷卻系統。

譯註：本頁數值為原廠效益宣稱，原文未於此頁列出測試條件。效能、節能及環境溫度能力，須以改裝後整機、外部冷卻設備與實際測試條件確認；不應直接套用於每一配置。
EudTech 繁體中文譯本｜依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。



COMINO HOLDING LTD

30 Churchill Pl, London, England, E14 5RE 

+44 203 885 5315

Krimuldas iela 2A, LV-1039, Riga, Latvia

@cominotech

@cominotech

@cominotech

更多產品資訊：www.comino.comwww.grando.ai
電子郵件：info@comino.com

製造地點地址

社群帳號

繁體中文譯本：EudTech 優達盟資訊科技原文：Comino 規格書 v2.3，共 14 頁翻譯日期：2026-10-04；頁碼與原文對應。
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